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» Stikla skiedras audumu (SSA) funkcionalzacijas
tehnologiju izstrade saistita ar abpuséji parklatu
ar metalu (Al, Ni un Cu) planam kartinam
audumu Tpasibu péetijjumiem. leguti paraugi ar
metalu izputinasanas magnetrona tehnologiju.:

AI/SSA/AI
Ni/ SSA/Ni,
Cu/SSA/Cu,
Al/SSA/N,
Al/SSA/Cu
Ni/SSA/Cu

« Paraugos izmantoti neizsarmoti un izsarmoti
alumosilikatu SSA. Viena no to raksturigakam
Ipasibam ir H20O sorpcija



Pielietota elektriskas impedances spektroskopijas (EIS)
metode sistemu M1/SSA/M2 funkcionalo Tpasibu (t.sk.,
elektrisko) pétisanai, kas ir viena informativakajam
nehomogénu heterosistému pétisanai.

Impedance mainas plasas robezas no 0,1 Q lidz 1 GQ.

EIS ir komplicéti un pat reiz vél nav izstradatas
Impedances ekvivalentas shémas, kas bltu sasaistitas
ar fizikalajam paradibam un fizikalkimiskajiem procesiem
sistéma M1/SSA/M2.

Batiska sistému M1/SSA/M2 1pasiba ir, ka noteiktos
apstaklos var iegut sistemu M1/SSA/I\/I2 ar kapacitates
un induktivitates TpaSibam. To grafiska attéloSana tiek
izstradata.
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